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内容概要

　　为培养现代社会急需的适用型专业人才，《电子产品工艺与实训》以现代电子企业生产工艺为主
线，在学习基本理论知识的基础上，突出了手工电子技能的训练与培养，给出了可操作的实训项目和
工艺文件的编制项目。
为读者了解电子企业、融入企业打下良好的基础。
这是一本实用的电子产品工艺实训教材。

　　《电子产品工艺与实训》共分8章。
主要内容包括现代电子企业生产程序和安全用电，主要电子元器件及其检测技术，常用工具和设备仪
器，部件装配工艺技术(包括手工电子焊接工艺及其基本训练、自动焊接技术等)，整机组装工艺技术
，技术文件与标准化管理，以及电子产品品质管理(包括质量管理和质量检验实用知识)等，第8章为实
训项目。

　　《电子产品工艺与实训》可作为高等职业院校电工电子类专业或相近专业的实训教材，也可供有
关电子企业的电工电子技术人员、工艺技术人员等参考。
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编辑推荐

　　结合现代电子企业设计开发、生产工艺、品质管理的实际程序，深入浅出地展开电子产品从开发
设计到整机成品的过程，进而实现高等职业技术教育与社会需求的实际结合。
包含较多的类型不一、应用不同、由易到难的典型电子实训项目，指导学生系统地进行电子工程训练
，可操作性强。
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